TECHNICKY LIST

JMB Multifunkcéné PU lepidlo

1. POPIS VYROBKU

Nizkoexpanzné jednozlozkové polyuretanové lepidlo vo verzii s pisStolovym aplikatorom
je ur¢ené na upevnenie dosiek z polystyrénu EPS, dosiek XPS a mineralnej viny pri
zatepl'ovani budov bezskarovou metdédou (ETICS) a dosiek XPS a EPS pri izolacii zakladov
a zemnych Casti budov, suterénov, pivnic atd".

Vlastnosti:

- jednoduché a pohodlné pouzitie,

- umoziuje rychlu realizaciu prac suvisiacich so zatepl'ovanim budov,

- vynikajuca pril'navost k beténu, mineralnym, keramickym, omietkovym povrchom atd’,,
- pouziva sa v Sirokom teplotnom rozsahu..

2. APLIKACIA

JMB Multifunk¢né PU lepidlo sa pouZiva na fixaciu dosiek z bieleho expandovaného
polystyrénu (EPS), extrudovaného polystyrénu (XPS) a mineralnej viny pri izolacii
vonkajsich stien budov bezskarovou metédou (ETICS), polystyrénovych kaziet, stenovych
panelov, inStalacii parapetov, vyplhovani medzier v tepelnej izolacii. Lepidlo je mozZné
pouzit v tepelnoizola¢nych systémoch prizemia (zakladov) a s pouZitim dosiek z
extrudovaného polystyrénu (XPS) a s pouzitim dosiek z expandovaného polystyrénu
(EPS). Polyuretanové lepidlo vykazuje vynikajicu prilnavost na beténové, keramické a
drevené podklady, ako aj na PVC a vSetky druhy polystyrénu, omietok a podkladov s
bitimenovym naterom, dechtovym papierom a asfaltovymi izolatnymi hmotami.
Polyuretanové lepidlo je moZné pouZit aj na prichytenie sadrokarténu na beténové
podklady. Po 2 hodinadch lepenia sa dosiahne pociato¢né vytvrdnutie, ktoré umoZzni
pokracovanie prac spojenych s briasenim a spajanim dosiek alebo zabezpecenim prizemia,
a uplné vytvrdnutie polyuretanového spoja sa dosiahne po 24 hodinach.

3. TECHNICKE PARAMETRE

Technické parametre lepidla

Farba Svetlo zZlta

Pracovna teplota od -5°C to +30°C

Teplota dézy Optimalna teplota +20°C
Cas opravy/korekcie cca 4 min ( 23°C, RH 50%)
Cas ukotvenia po 2h

Cas tplného vytvrdnutia 24 h

Rozpustnost (pred vytvrdenim) Cisti¢ PU pien

Vydatnost peny zo 750ml balenia: - ETICS: do 12 m?

- suterén a zaklady: do 16 m?
Vydatnost' zavisi od teploty, vlhkosti vzduchu,
sposobu aplikacie a schopnosti instalatéra

Vyssie uvedeny zoznam ma informativny charakter
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4. NAVOD NA POUZITIE

Priprava podkladu :

Podklad by mal byt Cisty, suchy, zbaveny prachu, Spiny, oleja, mastnoty, zvySkov farby a
inych necistot (najma antiadhezivnych Cinidiel), ktoré mézu sposobit, Ze lepidlo nebude
na podklade spravne prichytené. Je potrebné skontrolovat prilnavost existujucich
naterov, omietok a bitimenovych vrstiev a odstranit uvolnené vrstvy podkladu. Pred
fixaciou polystyrénovych dosiek pri nizkych teplotach odstrante z podkladu namrazu,
vysuSte vodné Skvrny a dézu lepidla zahrejte na izbova teplotu (moOZete to urobit
ponorenim dézy napriklad do teplej vody) a potom pretrepte. dézu intenzivne (asi na 30
sekund), aby sa ingrediencie dokladne premiesali. D6zu naskrutkujte na aplika¢nu pistol’
a davkujte v pracovnej polohe ,hore dnom*“. Prud lepidla sa nastavuje nastavenim ihly
alebo stlacenim spuste aplika¢nej piStole. V pripade prerusenia aplikacie dlhSie ako 15
mindt by mala byt aplika¢na pistol’ zaistena a skrutkovaciu dézu ponechat na dalSie
pouzitie. V pripade podkladov s bitimenovym naterom (s nezndmymi parametrami) stoji
za to vykonat test adhézie, tj. Panel s nanesenym polyuretanovym lepidlom na predtym
pripraveny fragment substratu a potom asi po 2 hodinach urobit test na preruSenie
lepivého spoja. Bitimenovy podklad musi byt vyzrety, dobre spojeny a vlhkost sa musi
odparovat z celej hrubky nateru.

V tepelnoizola¢nych systémoch ETICS by mali byt montazZne liSty pripevnené pred
lepenim dosiek EPS v zakladovych zateplovacich systémoch, aby sa ziskala stabilna
podpora pre lepené tepelnoizolatné dosky. Mali by byt podopreté na zaklade a podla
moZnosti podopreté pocas nastavovania. Pred lepenim by mali byt hydrofébne izolacné
dosky brusené, napr. Brisnym papierom.

Upevnenie polystyrénovych dosiek v systémoch ETICS:

Pas JMB Multifunk¢ného nanasame s priemerom asi 3 cm na polystyrénova dosku po
obvode, pricom od jej okraja drzime vzdialenost asi 2 cm a jeden pasik v strede dosky.
Plocha spoja by nemala byt menS$ia ako 40%. Aby sa zabranilo vytvaraniu ,vzduchového
vankusa“ v centrdlnej casti dosky, ponechajte 5 cm medzeru v lepiacich pasoch
nanesenych na protil'ahlych okrajoch dosky, ako je znazornené na obrazku nizsie:

Hrubka spoja by mala byt’ (po spojeny polystyrénovych dosiek na podklad) 8 alebo 15 mm. Po
naneseni lepiacich pasov pockajte asi 3 minuty (teplota 20°C) alebo 5 minut (teplota -5°C),
potom ho dajte na izolovanu stenu a opravte polohu montaznou listou. Lepené dosky je mozné
korigovat’ do 4 mintt od prilepenia k izolovanému povrchu. Po 2 hodinach st dosky pripravené
na d’alSie spracovanie (leStenie brusnym papierom a upevnenie Specialnymi mechanickymi
spojkami). Medzery a Skary medzi lepenymi doskami vyplite lepidlom. Po dokonceni prace
vycistite nanaSaciu pisStol’ ¢istiacim prostriedkom, napr. cisticom PU pien. Praca s pouzitim
lepidla by sa nemala vykondvat’ pocas zrazok alebo silného slne¢ného ziarenia.

2 | Strana



TECHNICKY LIST

Upevnenie tepelnej izolacie k zdkladom:

Lepidlo naneste na dosku pomocou 4 zvislych pasov s priemerom asi 3 cm s rovnakymi
rozostupmi medzi pasmi kazdych 20-30 cm a od okraja dosky ponechajte vzdialenost 3
cm (v pripade dosiek so Sirkou viac ako 100 cm by malo byt' na povrch dosky nanesenych
viac lepiacich pasov.). VSeobecna schéma postupu je uvedena na obrazku nizsie:

Po nanesenti lepiacich pasov pockajte asi 3 mintty (teplota 20°C) alebo 5 minut (teplota -
5°C), potom ho dajte na izolovanu stenu a opravte polohu montaznou listou. Lepené dosky
je mozné nastavit do 4 minut od prilepenia k izolovanému povrchu. V rohoch pouZivajte
d'alsie podpery, kym lepidlo nezacne tuhnut asi 10-15 minut. Po 2 hodinach sd dosky
pripravené na d’al§ie spracovanie. V oblasti sokla a pozdiZ okraja budovy st potrebné
d’alsie mechanické upevnenia. Medzery a Skary medzi lepenymi doskami vypliite
lepidlom. Po dokonceni prace vycistite aplika¢nu pistol ¢istiacim prostriedkom, napriklad
Cisticom na PU peny. Praca s pouzitim lepidla by sa nemala vykonavat pocas zrazok alebo
silného slne¢ného Ziarenia. Nepouzivajte vyrobok v pripade nepretrzitého posobenia
vody, napr. Pri hydroizolacii alebo pri vysokej hladine podzemnej vody

Upevnené tepelnoizola¢né dosky by mali mat rovné hrany. Podklady pripravené na
lepenie dosiek by mali byt rovné, vyrovnané, dobre ocistené a zbavené prachu.
Pripustna odchylka od rovnosti povrchu steny nesmie prekrocit -4 mm a +2 mm.
Odchylky by sa mali merat pomocou 2 m dlhej vodovahy s presnostou 1 mm. V pripade
stien s prilis vysokym poctom nerovnosti povrchu by mala byt vytvorena vyrovnavacia
(tmelova) vrstva.

5. SKLADOVANIE

Vyrobok by mal byt skladovany v uzavretom obale vo zvislej polohe (aby sa zabranilo
prilepeniu ventilov) v dobre vetranej miestnosti pri teplote + 5°C aZ + 35°C (odporuca sa
izbova teplota), mimo priameho slne¢ného Ziarenia a inych zdrojov tepla a vznietenia.
Skladovanie vyrobku v inych ako uvedenych podmienkach moze skratit trvanlivost az o
3 mesiace. Cas pouZitel'nosti 12 mesiacov. Datum exspiracie je na spodnej ¢asti obalu.

Pred pouzitim sa oboznamte s podmienkami bezpe¢ného pouZzivania vyrobku na obale a
technickom liste. Podrobné informacie o bezpec¢nosti pouZitia a nebezpecenstvach, ktoré
vyrobok predstavuje, si uvedené v karte bezpecnostnych idajov materialu.

Aktualizované : 21. oktober 2021

Obmedzena zaruka: Vyrobca nema ziadny vplyv na nespravne pouzitie materialu, jeho aplikaciu na iné Gcely alebo za inych podmienok, ako
su uvedené vyssie. V pripade pochybnosti si urobte vlastné testy alebo poziadajte o radu vyrobcu. Spravne, a teda efektivne pouzivanie
pripravku nepodlieha nasej kontrole, preto sa zaruka vzt'ahuje iba na kvalitu nasho vyrobku. Vyrobca alebo jeho splnomocneny zastupca
nezodpoveda za ziadne straty, ktoré vzniknu v désledku nespravneho pouzitia alebo skladovania vyrobku.

3| Strana



